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7 퀵 스타트 가이드
프로시저 신속하게 시작하려면 다음 절차를 따르십시오.

배터리를 배터리함에 넣습니다.1

처음 카메라를 시작하기 전에 4시간 동안 또는 녹색 배터리 상태 LED가
계속 켜질 때까지 배터리를 충전합니다.

2

메모리 카드를 카드 슬롯에 삽입합니다.3

 버튼을 눌러 카메라를 켭니다.
4

원하는 물체를 향해 카메라를 조준합니다.5

초점 링을 돌려서 카메라의 초점을 맞춥니다.6

이미지를 즉시 저장하려면 트리거를 1초 이상 누르고 있습니다.7

다음 중 하나를 수행하여 이미지를 컴퓨터로 이동합니다.

■ 메모리 카드를 제거한 다음 컴퓨터에 연결된 카드 판독기에 삽입합
니다.

■ USB 미니 B 케이블을 사용하여 카메라에 컴퓨터를 연결합니다.

8

끌어 놓기 기능을 사용하여 이미지를 카드 또는 카메라에서 이동합니
다.

9

참고 카메라와 함께 제공된 FLIR Tools를 사용하여 컴퓨터로 이미지를 이동할 수도 있
습니다.
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8 카메라 부품
8.1 우측면도

그림 T638786;a1

설명 이 표는 위의 그림에 대한 설명입니다.

오른쪽 커넥터함용 덮개:

■ USB-A
■ USB 미니 B
■ 전원

1

이미지 미리보기/저장용 트리거2

삼각대 마운트. 어댑터 필요(별도 액세서리)3

초점 링4

적외선 렌즈5
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8.2 좌측면도

그림 T638790;a1

설명 이 표는 위의 그림에 대한 설명입니다.

레이저 포인터1

디지털 카메라 램프2

디지털 카메라3

커넥터 및 스토리지 미디어용 덮개:

■ 메모리 카드
■ 비디오 출력

4
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8.3 키패드

그림 T638787;a2

설명 다음은 위의 그림에 대한 설명입니다.

터치스크린 LCD1

탐색 패드2

■ 선택 확인 버튼
■ 자동 조절 모드와 수동 모드 간 전환 버튼

3

이미지 아카이브4

레이저 포인터 조작 버튼5

전원 표시등6

켜기/끄기 버튼7
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■ 메뉴 시스템 표시 버튼
■ 뒤로 버튼

8
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8.4 밑면도

그림 T638785;a3

설명 이 표는 위의 그림에 대한 설명입니다.

배터리함 덮개를 열기 위한 걸쇠. 눌러서 엽니다.1
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8.5 배터리 상태 LED 표시등

그림 T638791;a1

설명 다음 표에는 배터리 상태 LED 표시등에 대한 설명이 나와 있습니다.

설명신호 유형

배터리가 충전되고 있습니다.녹색 LED가 초당 2회씩 깜박입니다.

배터리가 완전히 충전되었습니다.녹색 LED가 계속 켜져 있습니다.
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8.6 전원 LED 표시등

그림 T638781;a1

설명 다음 표에는 전원 LED 표시등에 대한 설명이 나와 있습니다.

설명신호 유형

카메라가 꺼져 있습니다.LED가 꺼져 있습니다.

카메라가 켜져 있습니다.LED가 파란색입니다.
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8.7 레이저 포인터

일반 정보 카메라에 레이저 포인터가 있습니다. 레이저 포인터가 켜져 있으면 피사체 위에
서 레이저 도트를 확인할 수 있습니다.

그림 이 그림은 레이저 포인터와 적외선 렌즈 중심 간의 위치 차이를 보여줍니다.
T638771;a1

경고 레이저 빔을 직접 쳐다보지 마십시오. 레이저 빔은 눈에 염증을 일으킬 수 있습
니다.

참고
레이저 포인터가 켜져 있으면 화면에  기호가 표시됩니다.■

■ 일부 지역에서는 레이저 포인터가 제공되지 않습니다.

레이저 경고 라벨 이 카메라에는 다음 정보를 포함한 레이저 경고 라벨이 부착되어 있습니다.
10743603;a2
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9 화면 구성
그림 T638713;a3

설명 이 표는 위의 그림에 대한 설명입니다.

측정 결과표1

측정 도구(예: 스팟미터)2

상태 및 모드 아이콘3

온도 눈금4

설정 모드5

비디오 모드 녹화6

카메라 모드/라이브 이미지 모드7

보기 모드(IR 카메라, 디지털 카메라, 열 합성, 사진 속에 사진)8

측정 도구9

칼라 팔레트10

측정 매개변수11

확대/축소12
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10 메뉴 시스템 탐색
그림 T638777;a1 T638780;a1

설명 위 그림은 카메라에서 메뉴 시스템을 탐색하는 2가지 방법을 설명합니다.

■ 검지 손가락을 사용하여 메뉴 시스템을 탐색합니다(왼쪽).
■ 탐색 패드를 사용하여 메뉴 시스템을 탐색합니다(오른쪽).
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11 외부 장치 및 스토리지 미디어
연결

그림 T638789;a4

설명 이 표는 위의 그림에 대한 설명입니다.

메모리 카드가 사용 중임을 나타내는 표시등. 참고: 이 표시등이 켜져
있으면 메모리 카드를 제거하지 마십시오.

1

메모리 카드2

헤드셋 케이블3
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그림 T638788;a1

설명 이 표는 위의 그림에 대한 설명입니다.

전원 케이블1

USB 미니 B 케이블(PC에 카메라 연결용)2

USB A 케이블(USB 메모리 스틱 등의 외부 장치에 카메라를 연결)3
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13 Wi-Fi 구성
일반 정보 카메라 구성에 따라 Wi-Fi를 사용하여 카메라를 무선 LAN(WLAN)에 연결하거나,

다른 장치에서 카메라에 Wi-Fi로 액세스하도록 할 수 있습니다.

두 가지 방법을 사용하여 카메라를 연결할 수 있습니다.

■ 일반적인 방법: P2P(Peer to Peer) 연결(임시 또는  연결이라고도 함) 설정. 이
방법은 iPhone, iPad 등과 같은 다른 장치에서 주로 사용되는 방법입니다.

■ 기타 방법: 카메라를 무선 LAN에 연결

P2P 연결 설정(일
반적인 방법)

다음 절차를 따르십시오.

1
(설정)으로 이동합니다.

연결 탭으로 갑니다.2

Wi-Fi에서 장치 연결을 선택합니다.3

Wi-Fi 설정을 선택합니다.4

다음 매개변수 값을 입력합니다.

■ SSID(네트워크 이름)
■ 채널(다른 장치에서 브로드캐스트하는 채널)
■ 암호화(암호화 알고리즘 - TKIP, AES 등)
■ 키(네트워크 액세스 키)
■ 주소(네트워크 IP 주소)
■ 게이트웨이(네트워크의 게이트웨이 IP 주소)

참고: 이러한 매개변수는 카메라 네트워크에 대해 사용자가 설정한 매
개변수입니다. 외부 장치에서는 이러한 매개변수를 사용하여 해당 장
치를 네트워크에 연결합니다.

5

을 눌러 선택을 확인합니다.
6

카메라를 무선
LAN에 연결(기타
방법)

다음 절차를 따르십시오.

1
(설정)으로 이동합니다.

연결 탭으로 갑니다.2

Wi-Fi에서 WLAN에 연결을 선택합니다.3

Wi-Fi 설정을 선택합니다.4

사용 가능한 네트워크 중 하나를 선택합니다.

암호로 보호되는 네트워크에는 자물쇠 아이콘이 표시되며 이 경우 액
세스 키를 입력해야 합니다.

5

을 눌러 선택을 확인합니다.
6
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14 카메라 취급
14.1 카메라 켜기

프로시저
카메라를 켜려면  버튼을 눌렀다 놓습니다.

14.2 카메라 끄기

프로시저
카메라를 끄려면  버튼을 0.2초 이상 누르고 있습니다.
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14.3 적외선 카메라 초점 수동 조절

참고 적외선 렌즈 초점을 수동으로 조절할 때 렌즈 표면에 닿지 않도록 하십시오.
닿았다면 61 페이지 23.2 –적외선 렌즈단원에서 설명한 방법에 따라 청소하
십시오.

■

■ 포커스 링을 무제한 회전할 수 있지만 초점을 맞출 때에는 일정량의 회전만
필요합니다.

그림 T638779;a1

프로시저 다음 중 하나를 수행하십시오.

■ 원거리 초점의 경우 초점 링을 시계 반대 방향으로 회전합니다(터치 스크린
LCD 기준).

■ 근거리 초점의 경우 초점 링을 시계 방향으로 회전합니다(터치 스크린 LCD
기준).
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14.4 레이저 포인터 작동

그림 T638778;a1

프로시저 레이저 포인터를 작동하려면 다음 절차를 따르십시오.

레이저 포인터를 켜려면 레이저 버튼을 누르고 있습니다.1

레이저 포인터를 끄려면 레이저 버튼을 놓습니다.2

참고 ■ 레이저 포인터를 켜면 경고 표시등이 화면에 표시됩니다.
■ 레이저 도트의 위치가 적외선 이미지에 표시됩니다(카메라 모델에 따라 다
름).
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15.3 이미지 열기

일반 정보 이미지를 저장하면 이미지가 메모리 카드에 저장됩니다. 이미지를 다시 보려면
메모리 카드에서 여십시오.

프로시저 이미지를 열려면 다음 절차를 따르십시오.

을 누릅니다.
1

탐색 패드 위/아래 또는 왼쪽/오른쪽을 눌러서 보려는 이미지를 선택합
니다.

2

을 누릅니다. 그러면 이미지가 전체 크기로 표시됩니다.
3

열려 있는 이미지를 편집하려면  버튼을 눌러 메뉴를 엽니다.
4
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온도 눈금 레벨 변
경하기

온도 스케일 레벨을 변경하려면 다음 절차를 따르십시오.

1
을 누릅니다.

탐색 패드를 사용하여 (수동)을 선택합니다.
2

눈금 레벨을 변경하려면 탐색 패드 위/아래를 누릅니다.3

온도 눈금 범위 변
경하기

온도 스케일 스팬을 변경하려면 다음 절차를 따르십시오.

1
을 누릅니다.

탐색 패드를 사용하여 (수동)을 선택합니다.
2

눈금 범위를 변경하려면 탐색 패드 왼쪽/오른쪽을 누릅니다.3

참고 이러한 절차는 라이브 이미지 모드에만 적용됩니다.
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15.5 팔레트 변경

일반 정보 카메라가 다른 온도를 표시하는 데 사용하는 칼라 팔레트를 변경할 수 있습니다.
다른 팔레트를 사용하면 이미지를 분석하기 쉽습니다.

프로시저 팔레트를 변경하려면 다음 절차를 따르십시오.

 버튼을 눌러 메뉴 시스템을 표시합니다.
1

탐색 패드를 사용하여 으로 이동합니다.
2

을 눌러 하위 메뉴를 표시합니다.
3

탐색 패드를 사용하여 다른 팔레트를 선택합니다.4

을 누릅니다.
5
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15.6 이미지 삭제

일반 정보 폴더에서 한 개 또는 여러 개 이미지를 삭제할 수 있습니다.

프로시저 이미지를 삭제하려면 다음 절차를 따르십시오.

을 누릅니다.
1

탐색 패드 위/아래 또는 왼쪽/오른쪽을 눌러서 삭제하려는 이미지를 선
택합니다.

2

을 눌러 이미지를 표시합니다.
3

을 눌러 메뉴를 표시합니다.
4

메뉴에서 삭제를 선택하고 선택을 확인합니다.5

참고 동일한 그룹의 모든 이미지(디지털 사진 등)가 동시에 삭제됩니다.
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15.7 모든 이미지 삭제

일반 정보 폴더의 모든 이미지를 삭제할 수 있습니다.

프로시저 이미지를 삭제하려면 다음 절차를 따르십시오.

을 누릅니다.
1

탐색 패드 위/아래 또는 왼쪽/오른쪽을 눌러서 이미지를 선택합니다.2

을 눌러 이미지를 표시합니다.
3

을 눌러 메뉴를 표시합니다.
4

메뉴에서 모두 삭제를 선택하고 선택을 확인합니다.5
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16 열 합성 및 사진 속에 사진 이미
지 모드 사용

열 합성이란? 열 합성은 디지털 사진 일부를 적외선 이미지로 표시할 수 있게 하는 기능입니
다.

예를 들어, 카메라를 설정하여 적외선 내의 특정 온도를 가진 이미지의 모든 영
역을 표시하고 나머지 영역은 디지털 사진으로 표시할 수 있습니다.

사진 속에 사진
(PIP)이란?

PIP는 디지털 사진 일부를 적외선 이미지로 표시할 수 있는 열 합성과 비슷합니
다.

하지만 PIP에서는 적외선 이미지 프레임이 디지털 사진 상단에 표시됩니다.

유형 카메라 모델에 따라 최대 4가지 유형을 사용할 수 있습니다. 사용할 수 있는 유형
은 다음과 같습니다.

■ 위: 특정 온도 수준 이상의 온도를 가진 디지털 사진 내의 모든 영역이 적외선
에 표시됩니다.

■ 아래: 특정 온도 수준 이하의 온도를 가진 디지털 사진 내의 모든 영역이 적외
선에 표시됩니다.

■ 간격: 두 특정 온도 수준 간의 온도를 가진 디지털 사진 내의 모든 영역이 적외
선에 표시됩니다.

■ 사진 속에 사진: 적외선 이미지 프레임이 디지털 사진 상단에 표시됩니다.

이미지 예 다음 표에서는 4가지 유형에 대해 설명합니다.

이미지합성 유형

위

아래
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이미지합성 유형

간격

사진 속에 사진
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열 합성 설정 절차 다음 절차를 따르십시오.

 버튼을 눌러 메뉴 시스템을 표시합니다.
1

메뉴 시스템에서 을 선택합니다. 그러면 하위 메뉴가 표시됩니다.
2

하위 메뉴에서 열 합성을 선택합니다.3

을 누릅니다.
4

이미지의 적외선 부분을 변경하려면 다음과 같이 합니다.

■ 조이스틱 왼쪽/오른쪽을 눌러 을 선택한 다음 조이스틱 위/아래
를 눌러 최저 온도 값을 변경합니다.

■ 조이스틱 왼쪽/오른쪽을 눌러 을 선택한 다음 조이스틱 위/아래
를 눌러 최고 온도 값을 변경합니다.

■ 조이스틱 왼쪽/오른쪽을 눌러 을 선택한 다음 조이스틱 위/아래
를 눌러 최고 및 최저 온도 값을 동시에 변경하고, 왼쪽/오른쪽을 눌
러 온도 범위를 변경합니다.

5
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사진 속에 사진
(PIP) 설정 절차

다음 절차를 따르십시오.

 버튼을 눌러 메뉴 시스템을 표시합니다.
1

메뉴 시스템에서 을 선택합니다. 그러면 하위 메뉴가 표시됩니다.
2

하위 메뉴에서 사진 속에 사진을 선택합니다.

그러면 적외선 이미지 프레임이 디지털 사진 상단에 표시됩니다.

3
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17 측정 도구 작업
17.1 측정 영역 배치: 스팟, 영역 등

일반 정보 온도를 측정하려면 스팟미터 또는 박스 등 하나 이상의 측정 도구를 사용합니다.

프로시저 측정 도구를 배치하려면 다음 절차를 따르십시오.

 버튼을 눌러 메뉴 시스템을 표시합니다.
1

탐색 패드를 사용하여 으로 이동합니다.
2

을 눌러 하위 메뉴를 표시합니다.
3

탐색 패드를 사용하여 측정 도구로 이동합니다.4

을 누릅니다. 그러면 화면에 측정 도구가 표시됩니다.
5
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17.2 측정 도구 배치: 등온선

일반 정보 등온선 명령은 하나 이상 설정된 온도 레벨 위, 아래 또는 둘 사이의 온도를 갖는
모든 픽셀에 대비 색상을 적용합니다.

등온선은 적외선 이미지의 비정상 분포를 쉽게 감지할 수 있는 좋은 방법입니다.

프로시저 등온선을 배치하려면 다음 절차를 따르십시오.

 버튼을 눌러 메뉴 시스템을 표시합니다.
1

탐색 패드를 사용하여 으로 이동합니다.
2

을 눌러 하위 메뉴를 표시합니다.
3

탐색 패드를 사용하여 으로 이동합니다.
4

을 누릅니다. 그러면 하위 메뉴가 표시됩니다.
5

하위 메뉴에서 다음 중 하나를 선택합니다.

■ 위. 그러면 하나 이상 설정된 온도 레벨 위의 온도를 갖는 모든 픽셀
에 대비 색상이 적용됩니다.

■ 아래. 그러면 하나 이상 설정된 온도 레벨 아래의 온도를 갖는 모든
픽셀에 대비 색상이 적용됩니다.

■ 간격. 그러면 둘 이상 설정된 온도 레벨 사이의 온도를 갖는 모든 픽
셀에 대비 색상이 적용됩니다.

■ 습도. 그러면 습도 매개변수로 계산된 임계값 아래의 온도를 갖는 모
든 픽셀에 대비 색상이 적용됩니다.

■ 단열. 그러면 절연 매개변수로 계산된 임계값 아래의 온도를 갖는 모
든 픽셀에 대비 색상이 적용됩니다.

온도 눈금에 플래그를 표시합니다. 온도 값을 변경하려면 플래그를 누
르고 위 또는 아래로 끕니다. 아래 이미지를 참조하십시오.
T639069;a1

6
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17.3 측정 도구 이동 또는 크기 변경

일반 정보 측정 도구를 이동 또는 크기 변경을 할 수 있습니다.

참고 이 절차에서는 화면에서 이전에 측정 도구가 레이아웃되었다고 가정합니다.■
■ 손가락을 사용하여 측정 도구를 이동하고 크기를 재조정할 수도 있습니다.

프로시저 측정 도구를 이동 또는 크기 변경하려면 다음 절차를 따르십시오.

 버튼을 눌러 메뉴 시스템을 표시합니다.
1

탐색 패드를 사용하여 (도구)로 이동합니다.
2

을 눌러 하위 메뉴를 표시합니다.
3

탐색 패드를 사용하여 (도구 조절)로 이동합니다.
4

을 눌러 이동하거나 크기를 재조정하려는 측정 도구를 선택합
니다.

5

탐색 패드를 사용하여 측정 도구를 이동하거나 크기를 재조정합니다.6
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17.4 차이 계산 작성 및 설정

일반 정보 차이 계산은 두 개의 측정 결과 값 사이의 차이를 계산합니다.

참고 이 절차에서는 화면에서 이전에 최소한 두 가지의 측정 도구가 레이아웃되었다
고 가정합니다.

프로시저 차이 계산을 생성 및 설정하려면 다음 절차를 따르십시오.

 버튼을 눌러 메뉴 시스템을 표시합니다.
1

탐색 패드를 사용하여 (도구)로 이동합니다.
2

을 눌러 하위 메뉴를 표시합니다.
3

탐색 패드를 사용하여 (차이 추가)을 선택합니다.
4

을 누릅니다. 그러면 서로 다른 계산에서 사용하려는 측정 도
구를 선택할 수 있는 대화 상자가 나타납니다.

5

을 누릅니다. 차이 계산 결과가 결과표에 표시됩니다.
6
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프로시저 개체 매개변수를 변경하는 방법은 다음과 같습니다.

 버튼을 눌러 메뉴 시스템을 표시합니다.
1

탐색 패드를 사용하여 으로 이동합니다.
2

을 눌러 대화 상자를 표시합니다.
3

탐색 패드를 사용하여 개체 매개변수를 선택하고 변경합니다.4

을 누릅니다. 대화 상자가 닫힙니다.
5

참고 위의 5가지 매개변수 중에서 카메라에 올바르게 설정해야 하는 가장 중요한 2가
지는 방사율과 반사된 겉보기 온도입니다.

관련 항목 매개변수와 방사율 및 반사된 추정 온도를 올바르게 설정하는 방법에 대한 자세
한 내용은 156페이지의 31 –열 측정 기법 단원을 참조하십시오.
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